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Cena netto 142,67 zt
Numer katalogowy XCHO00085
Kod EAN 5903815919305

Opis produktu

CHO00085

TOPNIK AIM NC254 50g + STRZYKAWKA LUER LOCK + IGtA

ATUTY:

¢ idealny do BGA i SMD

¢ skuteczny jak Warton Hf future rework Flux Jelly

¢ atrakcyjny cenowo w stosunku do Warton'a

o dodatkowo strzykawka 20ml, luer lock i igta dozownicza 18G w komplecie
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NO CLEAN

| PASTE FLUX—
NC254 LOT: 6459
D.0.M. 20170221

AIM#22545  EXP: 20180221
100 0

NIADE 1N Eu

508+ EUROPE 444-1737.222-258 » ASAPACIO

TOPNIK AIM NC254 509
DO LUTOWANIA m.in BGA | SMD

Topnik AIM NC254 jest kompatybilny z technologig otowiowg SN62/SN63 i bezotowiowg SAC305/SN100C (Lead-free).

Topnik NC254 poprzez swoje szerokie okno procesowe stosowany jest do naktadania badZ wymiany kulek BGA, napraw
uktadéw elektronicznych oraz aby witasciwie zwilza¢ wszystkie powierzchnie lutowane.

Potaczenia lutowane sg jasne, gtadkie i btyszczace. Doskonate rezultaty lutowania mozna uzyska¢ zaréwno w lutowaniu
recznym, stosujac stacje do lutowania goracym powietrzem, stacje do napraw czy piec do lutowania rozptywowego.

Jest to topnik typu no-clean, ma konsystencje zelu. Zanieczyszczenia, ktére pozostajag na powierzchni po procesie lutowania
sg przezroczyste i majg niewielki wptyw na wyglad gotowego produktu. Do czyszczenia ich czyszczenia polecamy izopropanol
lub dedykowane produkty jak KT-5 i KT-6.
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Topnik moze by¢ usuniety za pomocg wody z mydtem lub odpowiednim Srodkiem czyszczacym np. IPA.

Topnik moze by¢ naktadany szczoteczky, strzykawka (dyspenserem), szpatutka, drukowany przez sito.

Profil temperaturowy:

e maksymalny przyrost temperatury: 2°C/sek.

e stabilizacja termiczna i aktywacja topnika: 150°C - 175°C

e temperaturowy zakres pracy topnika: 155°C - 245°C
Trwatos¢ topnika 12 miesiecy od daty produkcji przy przechowywaniu go w temperaturze 4°C - 12°C.
Topnik najwyzszej jakosci bardzo ceniony przez profesjonalne serwisy RTV/GSM.

Opakowanie: 50g zastepcze lub oryginalne

Na innych naszych aukcjach dostepne sg mniejsze pojemnosci topnika w strzykawkach.

Profil lutowniczy Sn62/Sn63 (maksymalny przyrost temp. 1,5-2°C) - ponizej:
Krétki profil:

a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=75sek)
b. stabilizacja termiczna 150-170°C (30-60sek)

c. wzrost temp. do piku 210-220°C (45-75sek)

d. czas powyzej 183°C (30-60sek)

e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 2,75-3,50min

Dtugi profil:

a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=90sek)
b. stabilizacja termiczna 150-170°C (60-90sek)

c. wzrost temp. do piku 210-220°C (45-75sek)

d. czas powyzej 183°C (60-90sek)

e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 4,5-5,00min

250

Sn63 and Sn62 Reflow Profile Window For Low Density Boards Sn63 and Sn62 Reflow Profile Window For High Density Boards
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Profil lutowniczy SAC305 (maksymalny przyrost temp.

Krétki profil:
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a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=75sek)
b. stabilizacja termiczna 150-175°C (30-60sek)

c. wzrost temp. do piku 235-245°C (45-75sek)

d. czas powyzej 217°C (30-60sek)

e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 2,75-3,50min

Dtugi profil:

a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=90sek)
b. stabilizacja termiczna 150-175°C (60-90sek)

c. wzrost temp. do piku 235-245°C (45-75sek)

d. czas powyzej 217°C (60-90sek)

e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 4,5-5,00min

SAC305 Reflow Profile Window For Low Density Boards
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Profil lutowniczy SN100C (maksymalny przyrost temp. 2°C) - ponize;j:

Krétki profil:

a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=75sek)
b. stabilizacja termiczna 150-175°C (30-60sek)

c. wzrost temp. do piku 230-245°C (45-75sek)

d. czas powyzej 227°C (30-60sek)

e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 2,75-3,50min

Dtugi profil:

a. wstepne podgrzanie ptyty do 150°C (>=90sek)
b. stabilizacja termiczna 150-175°C (60-90sek)

c. wzrost temp. do piku 230-245°C (45-75sek)

d. czas powyzej 227°C (60-90sek)
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e. chtodzenie

Catkowita dtugos¢ profilu: 4,5-5,00min

SN100C Reflow Profile Window For Low Density Boards SN100C Reflow Profile Window For High Density Boards

Temperture (C)
Tempédu re (C)

0 T T T T T y T T T 1

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Time (sec)

0 30 60 90 120 150 180 210 240 210 300 330
Time (sec)

Na naszych pozostatych aukcjach dostepne sg inne akcesoria lutownicze i
serwisowe.
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